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SANDISK OPTIMUS GX PRO 8100 4TB SSD HEATSINK

B Cena celkem: 45 922 K¢
(bez DPH: 37 952 K¢)

Bézna cena: 50 514 K¢

USetfite: 4 592 K¢

Kdd zbozi: SSDSAN2012

Part No.: SDSP82400TAH-000EOQ

Zaruka: 60 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

SANDISK Optimus GX PRO 8100 4 TB SSD Heatsink

Vykonny PCle 5.0 NVMe SSD disk s kapacitou 4TB a integrovanym hlinikovym chladi¢em pro profesionaly,
tviirce obsahu a naroéné hrace.

SANDISK Optimus™ GX PRO 8100 je Spickovy M.2 2280 NVMe™ SSD disk s rozhranim PCle® 5.0 x4, ktery nabizi
prilomové sekvendni rychlosti ¢teni/zapisu az 14 900/14 000 MB/s. Diky nahodnym rychlostem Cteni/zapisu az 2,3M/2,4M
IOPS a integrované technologii SANDISK® nCache™ 4.0 zajistuje plynuly multitasking a rychlé prenosy velkych soubor(.
Disk je postaven na 8. generaci SANDISK® BiCS TLC 3D CBA NAND paméti a poskytuje kapacitu 4TB pro rozsahlé herni
knihovny a velké digitaIni projekty.

Nizky hlinikovy chladi¢ s anodizovanym povrchem a programovatelnou RGB LED poskytuje efektivni tepelnou ochranu pro
udrzeni vysokého vykonu béhem intenzivnich pracovnich zatézi. S odolnosti 2 400 TBW je tento SSD disk navrzen pro
naro¢né pracovni postupy narocné na zapis, vCetné tvorby obsahu a Al aplikaci. IdedIni pro pracovni stanice, Al pocitace,
herni a tvlrci PC s kompatibilnim M.2 2280 slotem.



o Prilomové sekvencni rychlosti ¢teni/zapisu az 14 900/14 000 MB/s diky PCle® 5.0 rozhrani




Nahodné rychlosti ¢teni/zapisu az 2,3M/2,4M IOPS pro plynuly multitasking a Al pracovni postupy
Kapacita 4TB na M.2 2280 formatu s 8. generaci SANDISK® BiCS TLC 3D CBA NAND

Integrovany hlinikovy chladi¢ s programovatelnou RGB LED pro udrzeni vysokého vykonu
Vysokda odolnost 2 400 TBW pro naro¢né pracovni zatéze naro¢né na zapis

Technologie SANDISK® nCache™ 4.0 pro rychlé prenosy velkych soubord

Podpora TCG Opal 2.0 pro Sifrovani dat v klidu a zpétna kompatibilita s PCle® 4.0 a 3.0




put operations per secor
testing: parforr

Pokrocilé chlazeni pro trvaly vykon

Nizky hlinikovy chladi¢ s anodizovanym povrchem efektivné odvadi teplo a zajistuje az 5,5% delsi udrzeni vysokého vykonu
ve srovnani s verzi bez chladice pfi teploté okoli 60 °C. Programovatelna RGB LED umozriuje prizplsobeni vzhledu vasemu
systému.

Kompatibilita a zabezpeceni

Disk je zpétné kompatibilni s PCle® 4.0 x4, 4.0 x2, 4.0 x1, 3.0 x4, 3.0 x2, 3.0 x1, 2.0 x4, 2.0 x2 a 2.0 x1. Podporuje TCG Opal
2.0 pro Sifrovani dat v klidu a je dodavan se softwarem SANDISK® Dashboard pro spravu disku (pouze Windows®) a
Acronis® True Image™ pro SANDISK® pro zalohovani dat.

Provozni podminky
Disk pracuje v rozsahu teplot 0 az +85 °C a skladovaci teploty -40 az +85 °C. Odolava vibracim 5 gRMS (10-2000 Hz, 3 osy)
pfi provozu a 4,9 gRMS (7-800 Hz, 3 osy) mimo provoz. Narazy odoldvéa az 1 500G pfi 0,5 ms.



P TIm 1
Ex
Fier 5.0 NV Blo0

s
o
—

[
LONGER-SUSTAINED
PERFORMANCE "

. kg, 4 :
*SANDISK Optimus™ GX PRO 8100 S50 (278 miodel) with heatsinktakes up 1o 5.5 times longer to throttle compared o the noR-Rgatsink modsl st BOC ambeent temperature.
Based on internal testing; performance may vary depending upon host dewce, usage conditions, drive capacity, and other factors » A . e

e A

ZAKLADNI SPECIFIKACE




Kapacita: 4 TB

Format: M.2 2280-S3-M

Rozhrani: PCle® 5.0 x4, NVMe™ 2.0

Technologie: SanDisk 3D TLC NAND, nCache 4.0, DRAM cache
Chlazeni: integrovany chladi¢ (Heatsink)

Rychlost cteni/zapis: az 14 900 / 14 000 MB/s

Nahodné cteni/zapis: az 2,3M / 2,4M IOPS

Prumérna spotieba: 6,5 W (pfi ¢teni), 7,0 W (pfi zépisu), 5 mW (v rezimu spanku)
Zivotnost a spolehlivost: 2 400 TBW, MTTF 1,75M hodin
Zabezpeceni: TCG OPAL 2.02

Rozmeéry: 80 x 25 X 9,76 mm

Hmotnost: 28,2 g



